JEKJIAPALISA ITPO BIAIMMOBIAHICTD

1. Pagioobnannanns: Pagiorenedon cucrem cTiIbHHKOBOrO 3B’513Ky Toprosebnoi mapkn SAMSUNG mopedi
SM-A600FN/DS,

(6upib, mun, nomep napmii uu cepitinuit Homep)

2. ToBapucrBo 3 oOMexenor BianopinanbuicTio «Camcynr Enekrponike Ykpaina Komnani» (Byn. JIbBa
Toncroro, 6yn. 57, 01032, m. Kuis, Ykpaina; kog €JIPTIOV 36048094; ten. +380(44) 390-53-33)

(natimenysanns ma adpeca GupobHUKa abo 1020 YNOGHOBAIICEH020 NPedCINaAGHUKA,

3. s nexyapanisi BixnmoBixHOCTi BHAAHA NI 0COGMCTY BiANOBiIANLHICTD BHPOOHHKA.

4. O6’exT pexnapatiii:

Haszea obnaonanns: Pagiotesieon cucTeM CTUILHHKOBOIO 3B AI3KY;

Mooenv: SM-AG600FN/DS;

Padioobnaonanns y crxnaoi padlomeﬂe([)ouy

uH(poBHii cTiIbHHKOBHIT 3B's130k GSM900/1800, UMTS LTE;

obsmapnanns pagionocryny (IEEE 802.11 (a/b/g/n/ac), Bluetooth (IEEE Std 802.15.1);

npucrtpiii pagiouacrornoi inentndikaunii (RFID);

3apsonuit npucmpiii: monens EP-TASOE*E (ne * - natuncenki gitepn (B, W), 1o nosua4aiots KoJiip kopnycy);
Topzogenvra maprka: SAMSUNG;

Bupobnux: «Cameynr Enexrtponike Ko., Jta.» (129, Camcynr-po, Yeutonr-ry, Cason-ci, I'yeonri-no, 16677,
Pecny6nika Kopes) /«Samsung Electronics Co., Ltd.» (129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do,
16677, Republic of Korea/ Pecnybsika Kopes);

Micye eupobnuymesa: «Cameynr Eaexrponike Ko., JIta» (#94-1, Imcy-Jlonr, I'ymi Ciri, I'yenbyx-lo,
730-350, Pecny6mika Kopes)/«Samsung Electronics Co., Ltd.» (#94-1, Imsoo-Dong, Gumi City,
Gyeongbuk-Do, 730-350, Republic of Korea), «Camcyur Eaexrponike B’ernam Ko., JIta» (YeHxoHr
I-LIli, Venrpaur Komion, Yeuxour [lict., baumnx [lposunn, B’etnam) / «Samsung Electronics
Vietnam Co.Ltd.» (Yenphong 1-1.P, Yentrung Commune, Yenphong Dist., Bacninh Province, Vietnam),
«Camcynr Enexrponike B’er Tuam Txai Hryew» (Yen bunx Inpacrpian napk, Jlour Tien, Kombion,
[Ixo Yen [icrpixr, Txai Enryen IIposinie, B’ernam)/«Samsung Electronics Viet Nam Thai Nguyen»
(Yen Binh Industrial park, Dong Tien Commune, Pho Yen District, Thai Nguyen Province, Vietnam),
«Tianmxin Camcynr Teaxom Texnomnomxi Ko., JIta» (Ne 9 Beci Poan, Mikpo-Enexrponike Ingacrpian
[Mapx, Kcixsinr [lictpikr, Tianmpkin, Kurait)/«Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd.» (No 9
WeiSi Road, Micro-Electronics Industrial Park, Xiqing District, Tianjin, China), «Camcynr EjexTponikce
Xyizxoy» (516229, Yenmxianr Toyn, Xyizxoy Citi, I'yaunonr, Kuraii)/«Samsung Electronics Huizhou
Co., Ltd.» (516229, Chenjiang Town, Huizhou City, Guandong, China);

Hoxep napmii abo cepitinuii nomep: MPOAYKIisi BATOTOBJSAETHCS cepiiino.

(i0enmudpixayis padioobnadnanns, sxa oae 3mozy 3abesneyumu 1020 IPOCMEACYBANichIb, MOJICe GKNOUAMU KOTbOPOse YiNiKke
300padicenns y pazi nompebu 0ns idenmudpikayii 3aznavenozo padioobaaduanis)

5. O6’ext neknapauii Bignoifae BUMoram «TexXHiYHOro perjamMenTy pafiooGIagHAHHS», 3aTBEPIKEHOTO
nocranosoio Kabinera MinictpiB Ykpainu Big 24.05.2017p. Ne 355,

6. Cranjaptu 3 nepejiky HalUiOHAIbHMX CTaHAApTiB, 110 OyJM 3aCTOCOBaHi, Ta iHII CTAHAAPTH i TEXHi4Hi
crietrdikaLii, Woa0 AKUX NeKJIapYEThCs BiAMOBIAHICTE:

3 besnexu (nynxm 6 mexuiuno2o peznamenmy):

ACTY EN 60950-1:2015 (EN 60950-1:2006 A11:2009 A1:2010 A12:2011 AC:2011 A2:2013, IDT);
ACTY EN 50360:2007 (EN 50360:2001, IDT);

3 eNnekmpoMazHimHol cymicnocmi (nynxkm 6 mexnHiuno2o peanamenmy):

ACTY EN 301 489-1:2014 (EN 301 489-1 V1.9.2, IDT);

ACTY ETSI EN 301 489-3:2009 (ETSI EN 301 489-3:2002, IDT);

ACTY ETSI EN 301 489-7:2008 (ETSI EN 301 489-7:2002, IDT);

ACTY ETSI EN 301 489-17:2008 (ETSI EN 301 489-17:2002, IDT);

ETSI EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10)

Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11)

ACTY EN 55032:2014 (EN 55032:2012, EN 55032:2012/AC:2013, IDT);



JACTY EN 61000-3-2:2015 (EN 61000-3-2:2014,IDT);

ACTY EN 61000-3-3:2015 (EN 61000-3-3:2008, IDT);
ehexmusne gukopucmanius padiowacmomnozo pecypey (RyuKm 7 mexHiuHo2o pe2iamenny):
ACTY ETSI EN 301 511:2007 (ETSI EN 301 511:2003, IDT);
JACTY ETSI EN 300 328:2008 (ETSI EN 300 328:2006, IDT);
JACTY 7115:2009 (ETSI EN 301 893:2008, MOD);

JCTY ETSI EN 300 440-2:2014 (ETSI EN 300 440-2:2010, IDT);
JACTY ETSI EN 300 330-2:2015 (ETSI EN 300 330-2:2010, IDT);
ETSI EN 301 908-2 V11.1.1 (2016-07);

ETSI EN 301 908-13 V11.1.2 (2017-07);

ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11);

ETSI EN 303 413 V1.1.1 (2017-06);

Final draft ETSI EN 303 345 V1.1.7 (2017-03);

ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05);

ITU-R M.1450-5 (02/2014).

(i3 3asnauennsiym idenmuchixayitinozo nomepa, gepcii ma damu udaiis)

7. Ilpu3nHauenuii opraH 3 ouiHkyu BianosigHocTi OOB «Opean cepmudpikauii «Llenmp cepmudpikanii mamepianie
ma supodie» (Ne UA.TR.032)

(nativenyeanns, ioenmughixayitinuil nomep 32i0H0 3 peecmpoMs NPUZNAYCHUX OPealia)

BukoHaB poboTH 3 ouinku ¢idnogionocmi sa npouedypoio excnepmusu muny (Mooyans B)
(onuc 6ukonanux num Qi)

Ta Buaas ceprudikart ekcrieprusu Ty Ne UA.032.CT.0027-18 Bix 02 rpasus 2018 p.
(y pa3si 3aiyyeHHss NPU3HAYEHO2O OPeaHy 3 OYiHKU BIONOBIOHOCNHII).

8. Jlonatkosa iH(popmaris:
3MiHa Bepcii nporpamMHOro 3abe3neveHHs, 110 3aCTOCOBYETbCS B paiioTeNiepOHAX HE BIUJIMBAE HA TEXHIYHI
XAPAKTEPUCTHKU PafiooOnagHaHHsL.

[Tignucano By iMeni Ta 3a popydennsam Bia 03.08.2015 p. “Samsung Electronics Co., Ltd.” (129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic of Korea/ Pecnybiuika Kopest), ynoBHoBaxeHHUM
npeacraBuukoM B Yipaini TOB «Cameynr Enexrponike Ykpaina Komnmani»

m. KuiB, Y kpaina 03 TpaBHs 2018 p.

(micye ma dama suoayi)
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